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UICP-S
Płyta modułowa z wycięciami
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Opis: Płyta modułowa z wycięciami do montażu na ramie UFCP. Wysokość płyty: 150 mm.

Materiał: PCW.

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami do montażu.

Do obudowy Wymiary płyty pokrywy

H S h s
Liczba 
modułów Nr pozycji

415 / 835 315 / 635 150 239 12 UICP4301
515 415 150 322 17 UICP5401
615 / 
1035 415 / 835 150 335 18 UICP6401

735 535 150 423 22 UICP7501

Możliwość montażu UICP4301 i UICP6401 w obu widocznych rozmiarach obudowy.


